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	成果简介：
	面对高端宇航高性能高可靠处理器芯片在国内处于空白的局面，团队自2002年起从SPARC V8架构的S698宇航芯片的设计入手，进行了全正向设计，具备自主知识产权，于2003年5月研制出国内第一块基于SPARC V8处理器架构的嵌入式SAILING S698处理器芯片，填补了国内空白，芯片性能指标国际领先。提升了我国宇航电子系统的核心竞争力，为我国宇航SoC芯片的创新发展奠定了良好基础。 在此基础上，团队采用250nm到22nm半导体生产工艺，先后研制了: 1）SPARC V8架构S698-ECR、S698-MIL、S698-T、宇航客户定制SoC等数十款单核处理器; 2）S698P4、S698PM等数款多核处理器；3）玉龙410和玉龙810 人工智能AI处理芯片。已经形成了S698宇航SoC系列化产品，实现了我国自主可控国产化宇航SoC芯片的型谱化。S698系列宇航SoC芯片性能、可靠性、集成度及功耗优于国外同类产品，已成为行业内的主流芯片，满足了国防及航天航空型号的需求，大量应用到卫星、火箭、飞行等系统中，并实现了高端宇航芯片向欧洲及俄罗斯等地区的批量出口，社会效益和经济效益显著。 国产化高性能高可靠宇航SoC芯片的研制，突破了多项关键技术，包括：多核处理器同步通讯技术、多核智能重构技术、多线程调度技术、 多核容错加固技术、IP复用及SoC系统集成技术及低功耗设计技术等；创新了片上系统IP设计方法和宇航SoC芯片全正向设计方法；并形成了RISC处理器的整形处理单元（IU）、浮点处理单元（FPU）等IP核，以及宇航专用接口和总线控制器1553B、ARINC429、SpaceWire、CAN、以太网、TMTC遥控遥测控制器、太阳敏感器接口、反作用飞轮控制器接口、星载伺服电机接口、北斗抗干扰基带控制器等IP核；实现了SoC片内模块的标准化、模块化集成，确立了我国宇航SoC芯片发展的技术路线。


